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	（一）主营业务影响
	经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现营业收入57,706.98万元，与2023年度相比增加12,769.43万元，同比增加28.42%，主要原因是2024年度公司自主芯片和模组产品业务收入、定制芯片服务业务收入均实现了增长，其中公司自主芯片和模组产品业务收入受益于下游汽车电子领域需求稳健增长，公司汽车电子MCU芯片相关产品收入上升，定制芯片服务业务收入的增长主要是公司定制芯片量产服务收入增长所致。
	（二）研发费用的影响
	（三）政府补助收入等其他收益的影响
	（四）公允价值变动收益的影响

